






















专利名称(译) 适于携带传感器、致动器或者电子元件的基底层

公开(公告)号 CN102036600B 公开(公告)日 2014-08-06

申请号 CN200980118549.8 申请日 2009-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

[标]发明人 A帕迪

发明人 A·帕迪

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/04

CPC分类号 A61B5/68 A61B2562/0276 G01K1/165 A61B2562/164 A61B2562/0271 Y10T428/24314 A61B5/01 
G01K13/002 Y10T29/4913

代理人(译) 蔡洪贵

审查员(译) 赵实

优先权 2008156802 2008-05-23 EP

其他公开文献 CN102036600A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种基底层结构，适于携带电子器件、或者部件、或者电机
械、或者电化学传感器、或者它们的组合，并且适于附于人类或者动物
体或者生物物种的表面。柔韧的基底层结构的表面是预先固定几何形状
的图案化结构，其由一个或者多个切口形成，但是这种几何形状选择成
使得基底层结构的伸展性变得适应在其下面的身体表面的几何形状。
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